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证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-018 

 

合肥晶合集成电路股份有限公司 

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合

集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）

同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）首

次向社会公开发行人民币普通股（A股）501,533,789股。公司每股发行价格 19.86

元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，

募集资金净额为 9,723,516,459.91元。 

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进

行了审验，并于 2023年 4月 26日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099

号）。 

（二）募集资金使用及结余情况 

截至 2024年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下： 

单位：人民币元 

项目 金额 

募集资金净额 9,723,516,459.91 

加：未置换的以自有资金支付的发行费用（印花税） 2,431,486.99 

加：利息收入扣除银行手续费净额 101,875,967.20 

减：募集资金投资项目支出(a+b+c) 7,837,988,550.61 

其中：直接投入募集资金项目的金额(a) 4,933,604,786.90 

以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b) 2,075,224,554.41 

使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付

募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c) 
829,159,209.30 

减：节余资金永久补充流动资金 344,437,420.65 

减：超募资金永久补充流动资金 60,000,000.00 
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项目 金额 

减：超募资金回购公司股份 164,520,697.56 

减：报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金 750,000,000.00 

截至2024年12月31日募集资金专户应有余额(d) 670,877,245.28 

截至2024年12月31日募集资金专户实际余额(e) 670,349,083.66 

差异(d-e)
注1 528,161.62 

注 1：差异原因见本专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。 

 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开

发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024

年 4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运

作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路股份有

限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、

使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 

（二）募集资金三方监管协议情况 

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构中国国际金融股份

有限公司（以下简称“中金公司”）以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金

专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方

的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》

得到了切实履行。 

（三）募集资金专户存储情况 

截至 2024年 12月 31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 

单位：人民币元 

银行名称 银行账号 余额 备注 

合肥科技农村商业银行股

份有限公司七里塘支行 
20000515418466600000057 565,870,902.42  

中国银行股份有限公司合

肥庐阳支行 
181267662902 96,264,270.22  
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银行名称 银行账号 余额 备注 

中国农业银行股份有限公

司合肥金寨路支行 
12181001040035296 5,780,603.03  

招商银行股份有限公司合

肥分行 
551904996610555 0.00 

2024年7月17日

销户 

兴业银行股份有限公司合

肥望江东路支行 
499050100100419345 0.00 

2024年7月19日

销户 

中国工商银行股份有限公

司合肥四牌楼支行 
1302010129200389609 0.00 

2024年5月17日

销户 

中国建设银行股份有限公

司合肥龙门支行 
34050144770800002618 2,433,307.99  

合计 670,349,083.66 / 

注：募集资金存放专项账户的存款余额不包含报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集

资金 750,000,000.00元。详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对

闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 

 

三、年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况 

公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件 1《募集

资金使用情况对照表》。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

公司于 2023 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事

会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不

超过人民币 50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自

董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。 

公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会

第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
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同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民

币 20 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过

之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见

公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额

为 1,412,025,172.64元，其中 662,025,172.64元为协定存款，750,000,000.00元为

券商收益凭证。报告期购买的券商收益凭证明细如下： 

单位：人民币亿元 

受托方 产品名称 
产品 

类型 
金额 起息日 到期日 

是否

赎回 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元鼎尊享定制

418期固定收益凭证 

保本固

定收益 
0.50 2023/7/13 2024/4/15 是 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元鼎尊享定制

417期固定收益凭证 

保本固

定收益 
2.00 2023/7/13 2024/5/13 是 

中国中金财

富证券有限

公司 

中国中金财富证券安享

755号收益凭证 

保本固

定收益 
3.00 2023/7/17 2024/5/7 是 

华安证券股

份有限公司 

华安证券股份有限公司

财智尊享金鳍 78号浮

动收益凭证 

保本浮

动收益 
0.50 2023/7/18 2024/4/17 是 

华安证券股

份有限公司 

华安证券股份有限公司

睿享双盈 92期浮动收

益凭证 

保本浮

动收益 
1.00 2023/7/18 2024/2/19 是 

华安证券股

份有限公司 

华安证券股份有限公司

远扬鑫利 40期浮动收

益凭证 

保本浮

动收益 
0.50 2023/7/18 2024/1/16 是 

华安证券股

份有限公司 

华安证券股份有限公司

远扬鑫利 42期浮动收

益凭证 

保本浮

动收益 
0.50 2023/7/18 2024/1/16 是 

华安证券股

份有限公司 

华安证券股份有限公司

远扬鑫利 41期浮动收

益凭证 

保本浮

动收益 
1.00 2023/7/18 2024/5/20 是 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元聚利 20期

浮动收益凭证 

保本浮

动收益 
1.00 2023/9/1 2024/3/4 是 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元聚利 21期

浮动收益凭证 

保本浮

动收益 
2.00 2023/9/1 2024/3/4 是 

中国中金财

富证券有限

公司 

中金公司金泽鑫动 65

号收益凭证 

保本浮

动收益 
2.00 2023/9/4 2024/3/4 是 
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受托方 产品名称 
产品 

类型 
金额 起息日 到期日 

是否

赎回 

中信证券股

份有限公司 

中信证券股份有限公司

节节添利系列 136期收

益凭证（本金保障型收

益凭证） 

保本固

定收益 
2.00 2023/10/13 2024/1/11 是 

中信证券股

份有限公司 

中信证券股份有限公司

节节添利系列 135期收

益凭证（本金保障型收

益凭证） 

保本固

定收益 
4.00 2023/10/13 2024/1/11 是 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元鼎尊享定制

500期固定收益凭证 

保本固

定收益 
1.00 2023/12/1 2024/3/4 是 

中国中金财

富证券有限

公司 

中国中金财富证券安享

824号收益凭证 

保本固

定收益 
2.00 2024/3/7 2024/6/11 是 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元鼎尊享定制

538期固定收益凭证 

保本固

定收益 
1.00 2024/4/2 2024/6/12 是 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元聚利 55期

浮动收益凭证 

保本浮

动收益 
3.00 2024/4/2 2024/6/12 是 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元鼎尊享定制

539期固定收益凭证 

保本固

定收益 
0.50 2024/4/16 2024/6/12 是 

中国中金财

富证券有限

公司 

中国中金财富证券安享

837号收益凭证 

保本固

定收益 
3.00 2024/5/10 2024/6/12 是 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元鼎尊享定制

545期固定收益凭证 

保本固

定收益 
2.00 2024/5/14 2024/6/13 是 

中国中金财

富证券有限

公司 

中国中金财富安享 859

号收益凭证 

保本固

定收益 
1.00 2024/7/10 2024/10/15 是 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元聚利 81期

浮动收益凭证 

保本浮

动收益 
2.00 2024/7/10 2025/1/6 否 

国元证券股

份有限公司 

国元证券元聚利 82期

浮动收益凭证 

保本浮

动收益 
2.00 2024/7/10 2025/1/6 否 

华安证券股

份有限公司 

华安证券股份有限公司

睿享增盈 36期浮动收

益凭证 

保本浮

动收益 
1.00 2024/7/25 2024/10/28 是 

华安证券股

份有限公司 

华安证券股份有限公司

睿享增盈 37期浮动收

益凭证 

保本浮

动收益 
1.00 2024/7/31 2025/2/5 否 

华安证券股

份有限公司 

华安证券股份有限公司

睿享增盈 38期浮动收

益凭证 

保本浮

动收益 
0.50 2024/8/7 2025/2/11 否 
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受托方 产品名称 
产品 

类型 
金额 起息日 到期日 

是否

赎回 

中国中金财

富证券有限

公司 

中金公司金泽鑫动 195

号收益凭证 

保本浮

动收益 
0.50 2024/10/18 2025/1/20 否 

中国中金财

富证券有限

公司 

中金公司金泽鑫动 196

号收益凭证 

保本浮

动收益 
0.50 2024/10/18 2025/4/21 否 

华安证券股

份有限公司 

华安证券股份有限公司

睿享增盈 62期浮动收

益凭证 

保本浮

动收益 
1.00 2024/10/31 2025/5/6 否 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

1、募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”结项 

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事

会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》，同意公司将募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”予以

结项，并将节余募集资金 34,214.87 万元（具体金额以资金转出当日账户余额为

准）用于永久补充公司流动资金。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确

的同意意见，保荐机构中金公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详

见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募投项

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。 

截至 2024年 12月 31日，公司已将全部节余募集资金 344,436,563.93元（含

扣除手续费后的利息收入及理财收益）从募集资金存放专项账户转出，用于永久

补充流动资金。公司在中国工商银行合肥四牌楼支行开立的账号为

1302010129200389609的募集资金专户已办理销户手续，在中国建设银行合肥龙

门支行开立的账号为 34050144770800002618 的募集资金专户由于涉及“收购制

造基地厂房及厂务设施”项目外其他募集资金存储，仍将继续保留用于其余募集

资金存储及使用。 
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2、募投项目“补充流动资金及偿还贷款”结项 

募投项目“补充流动资金及偿还贷款”的募集资金已按规定用途使用完毕，

截至本报告期末，公司已累计投入募集资金 1,517,274,213.08 元至该募投项目，

该募投项目自此结项，产生的节余资金 856.72 元（含扣除手续费后的利息收入

及理财收益）已用于永久补充公司流动资金。公司在兴业银行股份有限公司合肥

望江东路支行开立的账号为 499050100100419345 的募集资金专户、在招商银行

股份有限公司合肥分行开立的账号为 551904996610555 的募集资金专户均已办

理销户手续，公司与中金公司及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资

金专户存储三方监管协议》相应终止。根据《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1号——规范运作》第 5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成

后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000万元的，可以免于履行董事会审

议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，

本次事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。 

（八）募集资金使用的其他情况 

1、使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并

以募集资金等额置换 

2023年 6月 21日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第

五次会议，分别审议通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式

支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响

募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用基本存

款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置

换。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成

关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）。 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方

式累计支付了募投项目所需资金共计 970,670,091.43 元，以募集资金

829,159,209.30元进行了等额置换，剩余 141,510,882.13元待置换。 

2、使用超募资金、自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 

2023 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了
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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购股份的资金来源为

公司超募资金、自有及自筹资金，2024 年 3 月 15 日该方案已经公司 2024 年第

一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所

（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份方案的

公告（更正后）》（公告编号：2023-042）及《晶合集成 2024年第一次临时股东大

会决议公告》（公告编号：2024-016）。 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 164,520,697.56 元（含扣除

手续费后的利息收入及理财收益）用于回购公司股份。 

3、部分募投项目延期 

公司于 2024年 4月 12日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二

次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前

募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时

间进行调整，募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包

含 90纳米及 55纳米）”、“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”达到预定可使用

状态日期分别延期至 2024年底、2025年中。具体内容详见公司于上海证券交易

所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募集资金投资项目延期的公告》

（公告编号：2024-024）。 

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集

资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将募投项目“后照式 CMOS 图像传

感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”达到预定可使用状态的

时间调整至 2025年底。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）

披露的《晶合集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。 

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项

目的议案》，董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包

含 55 纳米及 40 纳米）”，并将该项目拟投入募集资金 35,595.58 万元（含现金管
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理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投

向至其他募投项目“28纳米逻辑及 OLED芯片工艺平台研发项目”，并授权公司

管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户

及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限

公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。具体

内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于终止

部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-002）。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2024 年 12 月 18 日，公司误从中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行

开立的募集资金存放专项账户支付了一笔非募集资金用途的零配件费用，金额为

人民币 528,161.62 元。公司在进行 2024 年度募集资金存放及使用情况的梳理统

计过程中发现该问题，于 2025年 1月 13日及时将 528,161.62元从自有资金账户

归还至募集资金账户。上述错付行为未造成募集资金损失，未对公司募集资金投

资项目进程产生不利影响。公司将继续加强募集资金使用的培训力度，保护募集

资金安全。 

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，

不存在其他募集资金使用及管理的违规情形，对募集资金使用情况及时、真实、

准确、完整地进行了披露。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴

证报告的结论性意见 

经鉴证，会计师事务所认为：晶合集成 2024 年度《募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了

晶合集成 2024年度募集资金实际存放与使用情况。 

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核

查报告的结论性意见 

经核查，保荐机构认为：公司误从中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支
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行开立的募集资金存放专项账户支付非募集资金用途的零配件费用，金额为人民

币 528,161.62元，公司已于 2025年 1月 13日及时将前述 528,161.62元从自有资

金账户归还至募集资金账户。上述错付行为未造成募集资金损失，未对公司募集

资金投资项目进程产生不利影响。除前述情况外，截至 2024 年 12 月 31 日，公

司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规

则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制

度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息

披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2024

年 12月 31日，保荐机构对晶合集成募集资金使用与存放情况无异议。 

 

 

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 

2025年 4月 21日 
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附件 1： 

募集资金使用情况对照表 

截至 2024 年 12 月 31 日 

单位：人民币元 

募集资金总额（扣除发行费用后） 9,723,516,459.91 本年度投入募集资金总额（实际支付口径） 2,192,799,873.86 

变更用途的募集资金总额 不适用 
已累计投入募集资金总额（实际支付口径） 8,062,509,248.17 

变更用途的募集资金总额比例 不适用 

承诺投资项

目 

已变更

项目，

含部分

变更

（如

有） 

募集资金承诺投

资总额 
调整后投资总额 

截至期末承诺投

入金额(1) 
本年度投入金额 

截至期末累计投

入金额(2) 注 1 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年

度实

现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

后 照 式

CMOS 图像

传感器芯片

工艺平台研

发项目（包含

90 纳米及 55

纳米） 

否 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 63,965,501.46 400,291,727.47 -199,708,272.53 66.72 
2025 年

底 

不适

用 
不适用 否 

微控制器芯

片工艺平台

研发项目（包

含 55 纳米及

40 纳米） 

否注 2 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00 -350,000,000.00 0.00 

2026 年

第二季

度 

不适

用 
不适用 是 

40 纳米逻辑

芯片工艺平

台研发项目 

否 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 289,694,349.08 1,076,602,789.78 -423,397,210.22 71.77 
2025 年

中 

不适

用 
不适用 否 

28 纳米逻辑

及 OLED 芯
否 2,450,000,000.00 2,450,000,000.00 2,450,000,000.00 865,784,286.10 2,079,883,101.11 -370,116,898.89 84.89 

2025 年

底 

不适

用 
不适用 否 
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片工艺平台

研发项目 

收购制造基

地厂房及厂

务设施注 3 

否 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00 0.00 2,763,936,719.17 -336,063,280.83 89.16 已结项 
不适

用 
不适用 否 

补充流动资

金及偿还贷

款注 4 

否 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 808,835,039.66 1,517,274,213.08 17,274,213.08 101.15 已结项 
不适

用 
不适用 否 

超募资金-永

久补充流动

资金 

— 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 100.00 不适用 
不适

用 
不适用 不适用 

超募资金-回

购公司股份注

5 

— 0.00 163,516,459.91 163,516,459.91 164,520,697.56 164,520,697.56 1,004,237.65 100.61 不适用 
不适

用 
不适用 不适用 

合计 — 9,500,000,000.00 9,723,516,459.91 9,723,516,459.91 2,192,799,873.86 8,062,509,248.17 
-

1,661,007,211.74 
82.92 — — — — 

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 
详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产

品情况”。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。 

募集资金其他使用情况 详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 

注 1：“截至期末累计投入金额”包含：直接投入募集资金项目的金额；以募集资金置换预先投入项目的自筹资金金额；使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换的金额；超募资金永久补充流动资金金额，超募资金回购公司股份金额。 

注 2：公司拟终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”，并将该项目拟投入募集资金 35,595.58 万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日

专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”。该事项尚需提交公司股东会审议。详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。 

注 3：募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”已结项，节余募集资金使用情况详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。 

注 4：募投项目“补充流动资金及偿还贷款”已结项，节余募集资金使用情况详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。累计投入金额含扣除银

行手续费后的利息收入及理财收益，故投入进度超过 100%。 

注 5：累计投入进度超过 100%，原因系投入金额含扣除银行手续费后的利息收入及理财收益。 
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